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Vynélez se tykd bezproudové niklovaci 1d4zn& na vylufovéni niklového povlaku na hof&iku
a jeho slitindch. Bezproudovd vylouleny niklovy povlak mé dobrou piilnavost, korozn{ odolnost,
elektrickou vodivost a je bezporézni. Lézen vytvéd{ rovnom&rny povlak, je mofno ji b&hem pra-
covanfho procesu dopliovat, ¥im% se zvyduje jeji Zivotnost. Pro tyto viastnosti je vhodnd
k vyuiiti v sériové vyrob¥& pro pokovovéni hof&iku a zvl4a3t¥ jeho slitin, béZnou technickou
terminologi{ oznalovenych jako ELEKTRON.

‘Dosud se ho¥&fk a jeho slitiny bezproudovym niklem v 8SSR nepokovuje. V zshrani¥n{ 1li-
teratufe dle US patentu 2 288 955 nebo US patentu 2 526 544 a Proc. Am. Elektroplaters Soc 36
str. 217 z roku 1949 od H. K. Delong a K. Dettner, J. Elze - Handbuch der Galvanotechnik sv.
II. z roku 1966 se doporufuj{ technologie gslvanickym pokovovénim.

Nevyhodou t¥chto technologif je velmi rozsdhly komplex technologickych operaci, p¥ilemZ
ndkteré gelvanické 1ézn¥ jsou na bdzi kyenidd. Dalsf nevyhodou je, %e se dosahuje rozdilnosti
tloustky vylou¥ené vrstvy, cof je nepfipustné u rozmdrové presnych a tvarové sloZitych 4{1ld
v elektrotechnickém primyslu. Dalsf technologie pou%ivé bezproudové vyludovéni niklového po-
vliaku jako US patent 2 694 019 a N, A. Solowjev- Isledovdnie procesa nikelirovania bez na-
loZenis toka s baferom iz floristogo amonia - piekl. Chimii 32, 556 - 572 /1959/. Lézn& podle
této literatury nelze na piesné dily hof¥fkovych slitin poufit, protoie pritomné ionty chlo-
ridu a siranu napadajf povrch Afld, naruduji ho, ¥fm¥} dochdzi k podkozenf povrchu a zm&n&
rozmérd, pfifemZ uvoln¥né Zdstice narufeného povrchu zpisobuji rozklad lédzné&.

Daldi typ ldézn¥ podle anglického patentu 830 597 je na bdzi uhliZitanu nikelnatého, ale
jedl velkou nevyhodou je skutenost, %e ji nenf moZno doplnovat na piedepsany obsah niklu,
a tim je mo%no tuto lézen pouifit jen Jjednordézov&. Rozpustnost zdkladni sloZky je obtiZnd&.
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V§8e uvedené nedostatky odstraiuje bezproudovd niklovaci Lézed podle vyndlezu s jednotli-
Qymi sloZksmi v mnoZstvi 0,035 a%¥ 0,15 mol/]l fosférnanu nikelnatého, 0,1 a% 0,6 mol/1 Kyse~
liny wlé&né, 0,1 a% 0,6 mol/l kyselého fluoridu amonného, 3,5 . 107 a% 1,5 . 10'4mol/1
povrchové aktivni ldtky a dusilnanu, p¥i%em# podstatou vyndlezu je, %e mno%stvi fosfornanu
nikelnatého a kyseliny mlé2né je v molérnim poméru 1 : 2,5 a% 3,5, mno¥stvi kyseliny mléZné
a kyselého fluoridu emonného je v moldrnim pomdru ! : 0,8 a¥ 1,25, pii¥em? aniont dusi¥nanu
Jje v koncentraci 0,01 a% 0,05 mol/l. ’

Nové a vy58L dlinky 14zn& dle vyndlezu spodivajf v tom, %e vyloufeny povlsk niklu je
p¥i tloudfce nad 12 mikrometrd bezporézni, s dobrou koroznf odolnosti a p¥ilnavosti k zdklad~
nimu povrchu. Lézen je mo¥no dopliovat jednotlivymi komponenty dle snalytického rozboru a mé
konstantn{ vyluZovaci rychlost. Lézen mé snf¥enou agresivitu vi&i pokovovenému povrchu ho#&i-
kové slitiny s obsahem hlinfku, & ti{m nenaruuje pokovované plochy e nedochézf k uvoliovdni
Edstic hoi¥{ku do 1l4znd a tak k Jejimu ndslednému rozkladu., Lézen Je stebilnf a%¥ do Etydr-
nédsobného doplnéni - vzta¥eno na zdékladnl koncentraci fosfornenu nikelnatého. Tim dochéz{
k znalnym dspordém nékladl, coZ se projevi jak v Uspordch materidlu, tak i pracnosti.

Prikladné sloZen{ ldézn¥ podle vyndlezu a jejL pracovnl podminky:

a) 11,000 g fosfornan nikelnaty b) 25,000 g fosfornan nikelnaty
10,000 g kyselina mlé&nd 22,750 g kyselinea mlé¥nd
6,500 g kysely fluorid smonny 14,500 g kysely fluorid amonny
1,000 g dusidnan amonny 1,000 g dusiZnan amonny
0,015 g laurylsiran sodny 0,015 g laurylsiran sodny
doplnit na 1 000 ml H20 doplnit na 1 000 ml H20
Pracovn{ teplota l4zn& 79° : 3% Toto sloXen{ 1dzn& Je optimélnf.
Hodnota pH 6,5 * 0,3 Pracovn{ teplota lézns 79° ¥ 3 O¢
" Rychlost vyludovéni: Hodnota pH 6,5 : 0,3
14,5 mikrometrd za hodinu . Rychlost vyluZovén{:

17,5 mikrometrd za hodinu

¢) 25,000 g fosfornan nikelnaty da) 35,000 g fosfornan nikelnaty
22,750 g kyselina mléZné ) 32,000\3 kyseline mlé&nd
14,500 g kysely fluorid amonny 20,250 g kysely fluorid amonny
4,000 g dusiZnan amonny 1,000 g dusi&nan amonny
0,015 g laurylsiran sodny. 0,015 g laurylsiran sodny
doplnit na 1 000 ml HZO doplnit na 1 000 ml H20
Pracovni teplota ldznd 79° : 3 % Pracovni teplota ldzn& 79° ¥ 3 %
Hodnota pH 6,5 * 0,3 Hodnota pH 6,5 = 0,3
Rychlost vylu&ovdni: Rychlost vylu¥ovéni:

17,5 mikrometry za hodinu 19,0 mikrometrd za hodinu



3 . 227489

PREDMET VYNLLEZU

1. Bezproudové niklovaci 14zeh pro vylu¥ovéni niklového povlaku na ho¥¥fku a jeho sli-
tindch, obsahujfcf fosfornan nikelnaty v koncentraci 0,035 a% 0,15 mol/1, kyselinu mlé¥nou
v koncentraci 0,1 a% 0,6 mol/1, kysely fluorid smonny v koncentraci 0,1 a%¥ 0,6 mol/1,
dusi¥nany a povrchovd aktivnf létku, vyznalend tim, Ze mno¥stvi fosfornsnu nikelnatého
a kyseliny mlé%né je v moldrnim poméru 1 : 2,5 &% 3,5.

2. Bezproudové niklovaci ldzed dle bodu ! vyznaZend tim, Ze mno¥stvi kyseliny mléZné
a kyselého fluoridu amonného je v moldrnim pom&ru 1! : 0,8 a% 1,25.

3. Bezproudovd niklovaci lézen dle bodu 1| a 2 vyznadend tim, %e obsahuje aniont dusilna-
nu v koncentraci 0,01 a% 0,05 mol/l.
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